Warmeleitpaste GD900, 1509

Artikel-Nr.: AM9503
EAN13: 6943219001502
HS kod: 38249996

Produktvarianten:

Thermal G

M- s
L Ty R A
% 1.8W/M-K speci®y

1t Peray,
Sl StUTe s _gp_agaep ¥

L3 U T et
.T";‘l‘“\'m‘ﬂﬁ&n. B iR - N"‘;uuﬂ '

ey i gl
"5, pet Hildren away from it to #91% Chy ol

N
"\.:g“:m k€. mouth, Please flush immed’™ l',‘v';

Produktparameter: N i

Farbe: Grau

Max. Betriebstemperatur: 200 °C
Warmeleitfahigkeit: 4,8 W/mK
Menge: 150 g

Beschreibung des Produkts:

Hochwertige Warmeleitpaste fir Kihlkérper mit einer Warmeleitfahigkeit von bis zu 4,8 W/mK. Die Warmeleitpaste wurde
entwickelt, um eine bessere Warmeubertragung zwischen der Warmequelle - dem elektronischen Bauteil - und dem Kuhlkérper zu
gewabhrleisten. Sie fullt die Unebenheiten zwischen der Oberflache des Kuhlkérpers und der Oberflache des gekihlten Bauteils aus
und erhéht so den Warmeutbergang zum Kuhlkérper, der dann eine hohere Kuhleffizienz aufweist. Durch die Verwendung einer
Warmeleitpaste verbessern Sie die allgemeine Kihlleistung und verlangern die Lebensdauer der gekihlten Komponenten. Geeignet
far alle Halbleiter (LEDs), Prozessoren, Grafikkarten, Speichermodule und mehr. Die Paste ist nicht elektrisch leitfahig.
Warmeleitfahigkeit: 4,8 W/mK

Minimale Betriebstemperatur: -50°C

Maximale Betriebstemperatur: 200°C

Spezifisches Gewicht: > 2,3 g/Cc

Gewicht der Verpackung: 150g

Die Packung enthalt einen Kunststoffrakel zum einfachen Auftragen.
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